
当阳镀层成分分析电镀层厚度检测

产品名称 当阳镀层成分分析电镀层厚度检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

提供电镀产品 电位差＆微孔数（微裂纹数）测试服务

Guangzhou SGS provides electroplating products, Determining the number of discontinuities in chromium
electroplating(Dubpernell test) & Electrode Potential of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit testing services

              电位差、微孔数

常见的很多镀层装饰件，如汽车的保护条，通常是用多层镍（Ni）+镀铬（Cr）层的工艺。多层镍中，
半光亮镍镀层作为光亮镀镍的必备打底层，其性能直接影响获得的镀层的性能，如抗腐蚀的特殊要求，
因此多层镍中各镍层的电位差常为评估指标纳入厂商和买家的相关标准中。

说到多层镍，就不得不提镍封颗粒数了。

镍封实际是一种复合镀层，是在光亮镍中加入二氧化硅或碳酸钡等不导电微米级颗粒，在实际应用中对
镀层起到防腐作用。但这些镍封颗粒并不全都起到防腐效果，根据经验只有10%的镍封颗粒有这种作用
，那就是常说的活性点，而微孔数（微裂纹数）测试就是为了验证有多少正常工作的镍封颗粒数。

              测试标准(中文)    

微孔数：GB/T 9797-2005 / ASTM B456-17

电位差：GB/T 12600-2005 / ASTM B764-04

Test Standard（英文）

Determining the number of discontinuities in chromium electroplating(Dubpernell test) ：

GB/T 9797-2005 / ASTM B456-17



Electrode Potential of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit：

GB/T 12600-2005 / ASTM B764-04

              测试项目

电镀样品--镍封颗粒数、微孔数、微裂纹数测试 / Determining the number of discontinuities in chromium
electroplating(Dubpernell test) ：GB/T 9797-2005 / ASTM B456-17

电镀样品--电位差测试 / Electrode Potential of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit：
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